MUGEN 2 REV.B INSTALLATION GUIDE
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English

[Before Installation]

It is recommended to reserve enough space for installing this product as well as to wear
gloves to prevent any injuries during the installation.

[Caution during Installation]

@Please keep this product and accessories away from children.

@To prevent injuries, please be careful as the edges of the devices installed in your
system can be sharp.

Deutsch

[Vor der Installation]

Es wird empfohlen, sich fiir die Montage ausreichend Platz zu schaffen und wahrend der
Installation Handschuhe zu tragen, um Verletzungen vorzubeugen.

[Wihrend der der Installation]

@Bitte bewahren sie das Produkt und sein Zubehor fur Kinder unzuganglich auf.

@Um Unfalle zu vermeiden, bitten wir bei der Benutzung um Vorsicht, da das Produkt
scharfe Kanten haben kann.

Espaiiol

[Antes de la instalacion]

Se recomienda tener espacio suficiente para instalar este producto asi como utilizar
guantes para evitar lesiones durante la instalacion.

[Precauciones durante la instalacion]

@Mantenga este producto y los accesorios lejos de los nifios.

@Para evitar lesiones, tenga cuidado ya que los bordes de los dispositivos instalados
en su sistema pueden estar afilados.
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Frangais
Retirez le film de protection de la base du dissipateur
thermique.

Espaiiol

Quite la pelicula de proteccién de la base del disipador
de calor.

English

Remove the protection film from the heatsink base.
Deutsch

Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzfolie von der
Bodenplatte des CPU-Kiihlers.

Pycckun
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Francais

Etalez uniformément la graisse de conduction
thermique sur toute la surface du coeur du CPU.
Espaiiol

Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la
superficie del propagador de calor del CPU.

English

Evenly apply the thermal grease onto the entire
surface of the CPU heat spreader.

Deutsch

Verteilen Sie eine diinne Schicht Warmeleitpaste
gleichmaRig auf der gesamten Flache des CPU-Kerns.
Pycckun

PaBHoMepHO pacnpegenute TepMonacty Mo Kpbilke
npoteccopa.

Francgais

[Avant Pinstallation]

Nous vous recommandons de prévoir suffisamment d’espace avant d'utiliser ce produit
et de porter des gants pour éviter tout risque de blessures pendant l'installation.

Pycckuin

[Nepen ycTaHoBkoM]
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[Mise en garde pendant l'installation]

@Tenez ce produit, ainsi que ses accessoires, a I'écart des enfants.

@Afin d’éviter tout risque de blessures, manipulez les rebords de I'appareil avec
précaution car ceux-ci sont coupants.

[Bo Bpems ycraHoBku]
@[ oxanyiicTa, XpaHuTe MPOAYKT M KOMMAMEKTYIoLMe BAany oT AeTeil.
@ByaLTe 0CTOPOXHbI, Tak KaK yrrbl IPOAYKTa MOFYT MMETb OCTpbIe Kpast.
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de 1A yap Ta Anzahl / Cantidad / Konuyectso English ©
MUGEN 2 Rev.B Cooler A4 / MUGEN 2 Rev.B Heatsink / Dissipateur thermique en MUGEN 2 Rev.B / 1 > First of all, refer to the “ltems List” to confirm each item, then proceed to the “Initial Installation Steps for All Sockets”.
MUGEN 2 Rev.B Kiihlkérper / Disipador de calor MUGEN 2 Rev.B / Kynep MUGEN 2 Rev.B ¢ (DAttach the “Screw Cup for fixing Back-Plate” onto the “Metal Assembly Clip for Socket 775, 1156, 1366” by using the
/\yZFL—k | Back-Plate / Plaque arriére / Backplate / Placa trasera / ﬁ o) o “Fixing Cup for Screw” (please refer to the image left for position of screw holes for corresponding socket).
Ykpennsiowas nnactuHa 1 S g le) le) (@Attach the “Metal Assembly Clip for Socket 775, 1156, 1366 by using the “Screw for Metal Assembly Clip”. _
Sockel LGAT75,1156, 1366 1(7 21 | Metal Assembly Cl for Socket LGA 775,156,136/ N §E / ? ®9§;‘e'¥v?Licgag‘kepﬁgf;,s'f?gn?mg :ercsizg t?fetitesrzgetﬁgregbg:gn attach the "Back-Plate” and the heatsink by using the
lip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket LGA 775,1156,1366 LSS ) - - . . . .
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel LGA 775,1156,1366 / 2 g\ /? Xt is very important to make sure the Back-Plate (surface with the insulation washer side) is placed towards the @S k t LGA1366
Clip de ensamble metalico para el Socket LGA 775, 156,136 / Kpennenvte fina cokera LGA 75,1156, 1366 S S / ? motherboard. ocke
N =z XPlease refer to the “Back-Plate Details” image to locate the appropriate screw holes for “Screw for Back-Plate”
Socket 754,939,940, AM2,AM2+ AM3FRERY {4+ £ 8 / -~ — r ! g pprop
getadl Assembbly St S?Cket 754#939‘240'AM2'AM23+‘¢M3/4 939, 940, AM2, AM2+, AM3 / 2 8 S8 / é 8 8 xg}ma"amnk ly thermal he CPU h d ©Socket LCANSE
ip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754, 939, 940, 8 +, NS // X Please make sure to apply thermal grease onto the eat spreader.

Metallbefestigungsklemme fiir Sockel 754/939/940/AM2/AM2+/AM3 / I~ D nding on the motherboard, this pr t may not be install t mpatibility i 3 ©Socket LGA775
Clip de ensamble metalico para el Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3 / N I~ /z %#Depending o e motherboard, this product may not be installed due to compatibility issues
Kpennenwve ans coketa 754,939,940,AM2,AM2+,AM3 g\ o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — -
Socket 478 FIERY {1+ & / Metal Assembly Clip for Socket 478 / \\ 7 Francais
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 478 / 2 - / Retirez tout d’abord consulter la “Liste des éléments” pour vérifier qu'aucun élément ne manque, puis passez au
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel 478 / SN=gpl paragraphe “Procédure d'installation pour toutes les interfaces de connexion”. >

Clip de ensamble metélico para el Socket 478 / Kpennenue ans coketa 478

@

A

(DAttachez la “rondelle de vis pour fixation de la plaque arriére’au‘clip d’assemblage en métal pour interface de -1
Y& B+ / Screw for Metal Assembly Clip / Vis du clip d'assemblage en métal / 4 connexion Socket 775, 1156, 1366” en utilisant la“rondelle de fixation pour vis” (veuillez vous référer a I'image de = =
Schraube fiir Metallbefestigungsklemme / Tornillo para el clip de ensamble metalico / gauche pour la position des trous de vis pour l'interface correspondante). S
BUHT Ansi kpennewms (@Attachez le“clip d’assemblage en métal pour interface de connexion Socket 775, 1156, 1366” en utilisant la“vis pour le =
1399 TL—MRYFFIF 1 [ Screw for Back-Plate / Vis de la plaque arriére / clip d'assemblage en metal ".
Schraube fiir Backplate / Tornillo para la placa trasera / BUHT ansi ykpennsiioLeit nnacTuHb! 4 (Placez délicatement le dissipateur thermique sur le coeur du CPU, puis installez la “Plaque arriére” et le dissipateur a >
N = " I'aide de la “Vis de la plaque arriere” & partir de la face arriere de la carte-mére. = /
%%g‘msl%i?a 52mﬁ;’éﬁﬂggﬁ@%’g‘m;’gl‘%ﬁfﬂ[,?f{e, mit 25 mm 31(%@/ » 1 OQ 3 >I<I[I:a$tset :;néprgnant de verifier que la plaque arriére (la surface du coté de la rondelle d'isolation) soit placée vers la S
‘entilador con grosor de mm/25 mm / BeHTunatop Tunopasvepa MM/25 MM ( ) - .
o o X Veuillez consulter le “Schéma de la plaque arriére” pour identifier les orifices d'installation des “Vis de la plaque
120mm7 7> %5 F%')v7 | Clip for 120mm Fan / Clip de ventilateur 120 mm / ol |0 arriére”.
Klemme fiir den 120 mm Lfter / Clip para el ventilador de 120 mm / 2 ¥N'oubliez en aucun cas d'appliquer de la graisse de conduction thermique sur le dissipateur thermique du CPU.

Knunca ans 120 mm BeHTUNATOpa

Ny TL—hEE R D% (Socket LGA 775,1156,1366F8) /
Screw Cup for fixing Back-Plate (Socket LGA 775, 1156, 1366) /

Xl est possible que ce produit présente des problémes de compatibilité avec certains types de cartes-mére, et ne
puisse donc pas étre installé.

8 OO O O ® |09

Rondelle de vis pour fixation de la plaque arriére (interface de connexion Socket LGA 775, 1156, 1366) / 4 o) le)

Befestigungsschraube fiir die Back-Plate (Sockel 775, 1156, 1366) / Deutsch

Tornillo tipo copa para fijar la placa posterior (Socket LGA 775, 1156, 1366) / (O o| |lo O) Bitte tiberpriifen Sie vor dem Einbau des Kiihlers, ob samtliche fiir die Installation benétigten Teile beigelegt sind. Fiihren
KpenexHbii BUHT ANst YKPENMSIOLIEN NAacTUHbI

Sie dann die grundlegenden Installationsschritte durch.

(DBringen Sie die “Befestigungsschraube fiir die Back-Plate (Sockel 775, 1156, 1366)" an die
Metallbefestigungsklemmme (Sockel 775, 1156, 1366) an und fixieren Sie diese mit der “Réandelmutter fiir die
Befestigungsschraube” (Bitte beachten Sie auf der Abbildung, die Position der richtigen Schraubenlécher.)

(@Bringen Sie die Metallbefestigungsklemme mit Hilfe der Befestigungsschrauben am Kiihlkérper an.

(@Haken Sie die Liifterklemmen in die Einkerbungen im Kiihlkérper ein, wie in Bild 3 gezeigt wird. Uberpriifen Sie
sorgfaltig, dass der Lufter korrekt befestigt ist und sich nicht vom Kiihler I6sen kann.

XBitte beachten Sie, dass die Backplate in der korrekten Ausrichtung montiert ist, das Moosgummi der Backplate sollte
dabei auf der Unterseite des Mainboards aufliegen.

»Beachten Sie die Backplate-Schema-Abbildung, um die passenden Bohrungen auszuwéhlen.

¢ Achtung! Montieren Sie den Kiihler niemals ohne Warmeleitpaste zu verwenden!

X Unter Umstanden kdnnen Kompatibilitatsprobleme mit wenigen Mainboards auftreten, die stark vom Referenzdesign

abweichen. @

*ORITEEER /
Fixing Cup for Screw /
Rondelle de fixation pour vis / 4
Réandelmutter fur die Befestigungsschraube /
Tuerca de fijacion para tornillo /
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A2 Zh—JLAAF / Installation Guide / Mode d'emploi / Einbauanleitung /
Guia de Instalacion / PykoBoacTBO No ycTaHoBKe 1

o [0} Espafiol
@ @ @ () Antes que nada, consulte la “Lista de elementos" para confirmar cada uno de ellos, después proceda con los "Pasos 8
é 0 = m qmy 0 o o % iniciales de instalacion para todos los sockets". -
— (DColoque el “Tornillo tipo copa para fijar la placa posterior” en el “Clip de ensamble metélico para Socket 775, 1156, S

G

1366” utilizando la “Tuerca de fijacién para tornillo” (consulte la imagen de la izquierda para localizar los orificios del
tornillo para el socket correspondiente).

(@Coloque el “Clip de ensamble metélico para Socket 775, 1156, 1366” utilizando el “Tornillo para el clip de ensamble
metalico”.

(@Suavemente coloque el disipador de calor sobre el propagador de calor del CPU, después coloque la “Placa trasera”
y el disipador de calor utilizando el “Tornillo para la placa trasera” por el lado trasero de la tarjeta madre.

XEs muy importante asegurarse de que la placa trasera (superficie con el lado de la arandela de aislamiento) se
encuentre colocada hacia la tarjeta madre.

X Consulte la imagen de “Detalles de la placa trasera” para ubicar los orificios para colocar el "Tornillo para la placa
trasera”.

@ X Asegurese de aplicar grasa térmica sobre el propagador de calor del CPU.

XDependiendo de la tarjeta madre, es probable que no se pueda instalar este producto debido a aspectos de

compatibilidad.

I\yIL—hO{L#EEA | Back-Plate Details /
Schéma de la plaque arriere / Backplate-Schema /
Detalles de la placa trasera / Ykpennsiowas
nnactuHa(noapo6Hee)

Pycckuii
Mepen MOHTaXOM, NPOBepLTE MOSIHOTY KOMMIeKTa CoO CMMUCKOM AeTanei, a 3ateM nepeiauTe k pasgeny “OCHOBHble
Luarv no MOHTaxy [ns BCex CokeTos”.
(D3akpenute ,KpenexHblil BUHT AN yKpennawwen nNnacTuHel® Ha kpenneHne ans coketa LGA 775, 1156, 1366 npu
NoMOLLM pPeBpPUCTON raiiku (noxarnyncTa, CBEpLTECh C PUCYHKOM CrieBa ANs onpefeneHns NpaBuibHOro OTBEPCTUS
noz, COOTBETCTBYIOLLMIA TUM COKETA).
(2TpUBMHTUTE KpEMnmneHue COOTBETCTBEHHO WCMONb3yEMOMY TUMy COKeTa.
(3AKKypaTHO nocaauTe paaMaTop Ha KpbiLLKy NpoLeccopa, 3akpenue ero ¢ 06paTHoON CTOPOHbI MaTEPUHCKON NAaThl Npu
NOMOLLM YKPENNsioLLen NNacTUHbI U BUHTOB. 6
X OueHb BaxHO, H4TOBbI MeXay YKpennsioLen NnacTMHON U MaTepPUHCKOM NNaToi HaxoAunuch LWaibbl 06oux BUAOB.
3 OnpeaennTb OTBEPCTUA Ha YKPENnAlLLeid NnacTUHe COOTBETCTBEHHO COKETY MOXHO MOCPEACTBOM M306GpaxeHns
Ykpennsiowas nnactuHa(nogpobHee) ”.
¥ He 3abyabTe HAHECTM TEPMONACTY Ha KPbiLLKy NpoLieccopa.
3B 3aBUCMMOCTM OT MaTEPUHCKOW NnaThl CyL|ecTBYeT BEPOSTHOCTb HECOBMECTUMOCTW, W Kak CneacTBue,
HEBO3MOXHOCTI MOHTaXa.

@Socket LGA1366 ®
®Socket LGA1156
©Socket LGA775
@Socket AM2,AM2+,AM3 @
©Socket 478

®Socket 754,939,940 ®
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COOLER FAN

SR 1 Airflow / [E1#x / Fan Moving Direction /

Direction du flux d'air / Sens de rotation du ventilateur /
Richtung des Luftstroms /  Rotationsrichtung /

Flujo de aire / Direccién de movimiento del ventilador /
Bo3ayLwHbI noTok Hanpaenexue BpalieHus

St / Airflow / Direction du flux d'air /
Richtung des Luftstroms / Flujo de aire /
Bo3aayLuHblit NOTOK

(8]

~
~

I

°
ee T 0 -
[

BAE

BCPUY—F—FREF (TR LGOTVET,

KI7UIE RRDANEMEF AN KN TRINTNDEDT, Zh5
#SRO L, J7VORE(CREM T TRYMFETo TS,

English

This product is optimized for "blow in" fan airflow direction.

XPlease refer to the above image in order to install the fan in the
proper fan moving direction and the airflow.

Francgais

Ce produit a été optimisé pour " insuffler " de I'air a l'intérieur du

chassis.

*Veuillez vous reporter a la figure ci-dessus pour installer
correctement le ventilateur, afin qu'il souffle dans le bon sens.

Deutsch
Dieses Produkt ist fir einstrémenden Luftstrom optimiert.
X Beachten Sie die Pfeile am Lifter, um diesen korrekt auszurichten.

Espaiiol
Este producto se encuentra optimizado para "soplar" en la direccién

BAGE
120mmI7 7V ATBD120mmI 7V EE RV YT D EIHHBRET 7Y
DARDREAIRTENESICLo>MVIELRAA TS,

English
Insert the tip of the fan mounting clip into the holes of the enclosed
120mm fan.

Francgais
Introduire les extrémités du clip de montage du ventilateur dans les
orifices du ventilateur de 120 mm.

Deutsch
Bitte bringen Sie den Liifter mit den beiliegenden Liifterklemmen am
Kihler an (vgl. Abb. oben).

Espaiiol
Inserte la parte puntiaguda del clip de montaje del ventilador en los
orificios del marco del ventilador de 120 mm.

Pycckuii
3auenuTte ckobbl 3a OTBEPCTUS BEHTUNSTOpPA Kak MoKasaHo Ha
pUCYHKe.

BAE .
J7oDARIETF —A—FIZBY T,

English
Connect the fan sensor wire to the motherboard.

Francgais
Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur
correspondant connecteur correspondant sur la carte.

Deutsch
Verbinden Sie nun das 4-polige Lifteranschlusskabel mit dem
CPU-Lifter Anschluss auf dem Mainboard.

Espaiiol
Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre.

Pycckun
nOﬂCOe/ZlMHMTe nposoa BEHTUNATOpa K 4-LJ.ITprbKOEOMy
pasbemy NnuTaHusa Ha MaTepMHCKOIZ nnare.
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%?Ié%lh%&?eallrae %gégﬂtllggoé'rriba para instalar el ventilador en la
direccion correcta de movimiento y del flujo de aire.

Pycckuin

[laHHbIii BEHTUNSTOP ONTUMMU3MPOBAH MO BO3AYLUHbIA NOTOK Ha «

BAYB».

X[ns npaBUNbHOI OpPUEHTALMW BEHTUNSTOpa, noxarnyiicta
oBpaTuTe BHAMaHNE Ha PUCYHOK C OBBSCHEHUSIMU.
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English

First of all, refer to the “Items List” to confirm each item, then proceed to the “Initial Installation

Steps for All Sockets”.

(DRemove the original “Retention Bracket” from the motherboard (if attached onto the
motherboard) (%).

(@Attach the “Metal Assembly Clip” by using the “Screw for Metal Assembly Clip” (for
corresponding socket).

®@Gently place the heatsink onto the CPU heat spreader, then attach the “Back-Plate” and the
heatsink by using the “Screw for Back-Plate” from the rear side of the motherboard.

Xlt is very important to make sure the Back-Plate (surface with the insulation washer side) is
placed towards the motherboard.

XPlease refer to the “Back-Plate Details” image to locate the appropriate screw holes for “Screw
for Back-Plate” installation.

2 Please make sure to apply thermal grease onto the CPU heat spreader.

2 Depending on the motherboard, this product may not be installed due to compatibility issues.

Francais

Retirez tout d’abord consulter la “Liste des éléments” pour vérifier qu’aucun élément ne manque,

puis passez au paragraphe “Procédure d'installation pour toutes les interfaces de connexion”.

(DDéposez le “Clip d'assemblage” d’origine de la carte-mére (si fixé sur celle-ci) ().

(@Placez le “Clip d’assemblage en métal”, puis fixez-le a I'aide de la “Vis du clip d'assemblage en
métal ” (pour I'interface correspondante).

(@Placez délicatement le dissipateur thermique sur le coeur du CPU, puis installez la “Plaque
arriére” et le dissipateur a 'aide de la “Vis de la plaque arriere” a partir de la face arriére de la
carte-mere.

Xl est important de vérifier que la plaque arriere (la surface du coté de la rondelle d‘isolation) soit
placée vers la carte-mére.

X Veuillez consulter le “Schéma de la plaque arriere” pour identifier les orifices d'installation des
“Vis de la plaque arriere”.

XN’oubliez en aucun cas d’appliquer de la graisse de conduction thermique sur le dissipateur
thermique du CPU.

Xl est possible que ce produit présente des problemes de compatibilité avec certains types de
cartes-mére, et ne puisse donc pas étre installé.

BAGE
EERYIITDBHEMSERAD Y IAAHEDHIFTTI7UE LMY EEFEL TSN, BHEHH A Y
AHBRZLoDYEESNTVERALTTUNNNBAREEMNHYET D TITERZEN,

English
Hook the mounting clip into the heatsink fin portion (the gap on the fin). Please make sure to securely hook
the mounting clip in order to avoid the fan to accidentally drop or be removed.

Francgais
Accrochez le clip de montage sur le ventilateur (au niveau de I'encoche). Assurez-vous qu'il soit correctement
accroché afin d'éviter que le ventilateur ne puisse tomber ou étre retiré par accident.

Deutsch
Haken Sie die Liifterklemmen in die Einkerbungen im Kihlkdrper ein, wie in Bild 3 gezeigt wird. Uberpriifen
Sie sorgfaltig, dass der Lifter korrekt befestigt ist und sich nicht vom Kiihler I16sen kann.

Espaiiol
Enganche el clip de montaje en la aleta del disipador de calor (el espacio en la aleta). Aseglrese de
enganchar firmemente el clip de montaje para evitar que el ventilador caiga accidentalmente o sea removido.

Pycckum
Bakpenute ckobbl 3a crneuuanbHble BbICTYMbl HA paauatope W YA0CTOBEPLTECH, YTO BEHTUMSTOP HaAeXHO
3amKCMpOBaH 1 He MOXeT oTnacTb cam no cebe.

Deutsch

Bitte Uberpriifen Sie vor dem Einbau des Kiihlers, ob samtliche fiir die Installation bendtigten Teile

beigelegt sind. Flihren Sie dann die grundlegenden Installationsschritte durch.

(DEntfernen Sie das original Befestigungsmodul vom Mainboard (%).

(@Bringen Sie die fiir Ihren Sockel passende Metallbefestigungsklemme mit Hilfe der passenden
Schraube am Kiihler an.

(@Haken Sie die Lifterklemmen in die Einkerbungen im Kihlkérper ein, wie in Bild 3 gezeigt wird.
Uberpriifen Sie sorgfaltig, dass der Lifter korrekt befestigt ist und sich nicht vom Kuhler I6sen

kann.

XBitte beachten Sie, dass die Backplate in der korrekten Ausrichtung montiert ist, das
Moosgummi der Backplate sollte dabei auf der Unterseite des Mainboards aufliegen.

XBeachten Sie die Backplate-Schema-Abbildung, um die passenden Bohrungen auszuwahlen.

X Achtung! Montieren Sie den Kiihler niemals ohne Warmeleitpaste zu verwenden!

XUnter Umstanden kénnen Kompatibilitatsprobleme mit wenigen Mainboards auftreten, die stark
vom Referenzdesign abweichen.

Espafiol

Antes que nada, consulte la “Lista de elementos" para confirmar cada uno de ellos, después

proceda con los "Pasos iniciales de instalacion para todos los sockets".

®Quite el “Soporte de retencion” de la tarjeta madre (si se encuentra instalado en la tarjeta
madre) (%).

@Coloque el “Clip de ensamble metalico” utilizando el “Tornillo para el clip de ensamble metalico”
(para el socket correspondiente).

®@Suavemente coloque el disipador de calor sobre el propagador de calor del CPU, después
coloque la “Placa trasera” y el disipador de calor utilizando el “Tornillo para la placa trasera” por
el lado trasero de la tarjeta madre.

X Es muy importante asegurarse de que la placa trasera (superficie con el lado de la arandela de
aislamiento) se encuentre colocada hacia la tarjeta madre.

XConsulte la imagen de “Detalles de la placa trasera” para ubicar los orificios para colocar el
"Tornillo para la placa trasera”.

X Asegurese de aplicar grasa térmica sobre el propagador de calor del CPU.

X Dependiendo de la tarjeta madre, es probable que no se pueda instalar este producto debido a
aspectos de compatibilidad.

Pycckuit

Mepen MOHTaxxoM, MpoBepbTe MOMHOTY KOMMMEKTa CO CMUCKOM AeTaneil, a 3aTeM nepeiigute Kk

pasaeny “OCHOBHbIE LWaru No MOHTaxXy [ns BCEX COKeTOB”.

(DYnanute opurMHanbHylo COKETHYIO paMKy Ha MATepUHCKOM MnaTte(B criydae ee npucyTCTBus)
*

(QINpUBMHTUTE KpenmneHne COOTBETCTBEHHO UCMONb3yeMOMy TUMY COKETa.

(@AKKypaTHO MocaauTe paguatop Ha KpbllKy MpOLEeccopa, 3akpenuB ero ¢ 06paTHOi CTOPOHbI
MaTepMHCKOM MnaTbl NPU MOMOLLM YKPENISIOLWEN NNacTiHbl U BUHTOB.

M OueHb BaxHO, YTOGbI Mexay YKpennsioLlell NnacTMHON 1 MaTepuHCKOM MNaToil Haxoaunuchb
wainbbl 0601x BUOOB.

XOnpefenute OTBEPCTUSI Ha YKPEMMsitolwen MnacTMHe COOTBETCTBEHHO COKETY MOXHO
nocpeacTBoM usobpaxeHnus “ Ykpennsiowasa nnactuHa(nogpobree) .

X He 3abyasTe HaHeCTV TepMonacTy Ha KpbILLKY npoLeccopa.

3B 3aBMCMMOCTM OT MaTEPUHCKOI MnaThl CyLLECTBYeT BEpPOSITHOCTb HECOBMECTMMOCTM, U Kak
CriefcTBUE, HEBO3MOXHOCTU MOHTaXa.



